
半导体器件RoHS认证的测试标准是什么？

产品名称 半导体器件RoHS认证的测试标准是什么？

公司名称 国瑞中安集团-CRO服务商

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 13148813770 13148813770

产品详情

半导体器件RoHS认证的测试标准通常基于国际电工委员会（IEC）和欧洲标准化委员会（CEN）发布的
相关标准。RoHS认证的主要测试标准是以下两个：

IEC 62321： IEC 62321是国际电工委员会发布的一项标准，用于测试电子和电气设备中有害物质的含量，
包括铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯（PBBs）和多溴二苯醚（PBDEs）。IEC
62321标准规定了样品的准备、测试方法、测试限制和报告要求。

CEN/TS 50581： CEN/TS 50581是欧洲标准化委员会发布的技术规范，用于指导RoHS认证的实施。它提供
了更具体的测试方法和要求，以确保产品符合RoHS指令的要求。

这些标准包括有害物质测试的方法，以测量铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等物质的含量
。测试通常使用各种分析技术，如X射线荧光光谱仪（XRF）、原子吸收光谱仪（AAS）、质谱仪（MS
）等。

半导体器件制造商通常与具备RoHS测试资质的实验室合作，以确保其产品符合这些标准的要求。测试结
果将记录在RoHS测试报告中，证明产品是否符合RoHS指令中规定的有害物质限制要求。

请注意，RoHS指令和相关测试标准可能会不断更新，因此在进行RoHS认证之前，制造商应始终查看最
新的法规和标准，以确保他们的产品合规。不同国家和地区可能会采用不同的RoHS认证标准，因此建议
制造商根据其市场和产品的要求来选择适当的标准。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

